Reliance
POLYMERS

Repol HO30SG

Polipropilen Homopolimer
(PP Homopolimer)

Dokuma cuval, hali tabani ve endustriyel

ambalajlara yonelik rafya bant uretimi icin
tasarlanmis; mukemmel mekanik 6zellikler ve gida

temasi onayi sunan, 6zel dusuk su tasima ozellikli
polimer cozumu.

Uretici: Reliance Industries Limited | Kategori: PP Homopolimer



Kritik Teknik Degerler Bir Bakista

o

Erime Akis Indeksi (MFI)

3.4

g/10min (230 °C, 2.16kg)

Akma Cekme Dayanimi

34

MPa (50 mm/min)

S

Yogunluk

0.90

g/cc

A

Darbe Dayanlml (Izod)

40

J/m (23 °C, Centikli)

Egilme Modiilil

1650

MPa (1% Secant)

b

Isil Deformasyon (HDT)

104

°C (455 KPa)
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En Uygun Uygulama Alanlari

Endlstriyel
Ambalaj ve Cuval

Endustriyel paketleme ve I

dokuma kumas (woven
fabrics) cuvallari.

Teknik Altyapi

Zemin ve ingaat
muhendisliginde
kullanilan jeotekstiller
(geotextiles).

Tekstil ve Zemin
Hali tabani (carpet

backing) uygulamalari.

Rafya ve iplik

Rafya bantlar ve
monofilament (tek lifli)
iplik Uretimleri.
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Repol HO30SG'yi Neden Secmelisiniz?

Mikemmel Mekanik Diren¢ Gerektiginde

1650 MPa egilme modiili ve 34 MPa cekme dayanimi ile agir endustriyel ambalajlar
ve cuvallar icin tUstlin mukavemet saglar.

@ Diisiik Su Tasima Ihtiyacinda

Ozel formiilasyonundaki ‘diisiik su tasima' (low water carry over) katki paketi sayesinde,
uretim hattinda su tasinmasini minimize ederek bant proses verimliligini artirir.

@ Gida, Su ve ila¢ Giivenligi Sart Oldugunda

IS 10910, IS 16738:2018 ve FDA CFR (Bolim 21,177.1520) onaylarina sahiptir; gida
ambalajlari, ila¢ kutulan ve icme suyu ile temas eden alanlarda guvenle kullanilr.
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Hangi Durumlarda Alternatiflere Yonelmelisiniz?

LN
LN
A

Yiiksek Akiskanlik (Yiiksek MFI) isteyen ince Enjeksiyonlarda

MFI degeri 3.4'tlir. Hizli ve ince cidarl enjeksiyon kaliplama prosesleri i¢in ¢ok daha
yiksek akiskanlk (MFI) sunan kalitelere yonelinmelidir.

Asiri Darbe Dayanimi Beklenen Parcalarda

Sentlkll Izod darbe dayanimi 40 J/m ile standart homopolimer seviyesindedir. Ekstra
arbe direnci gerektiren agir otomotiv veya dis mekan pargalari icin kopolimer
(copolymer) serileri incelenmelidir.

Surekli Yiiksek Isi Altinda Calisan Muhendislik Parcalarinda

Isil Deformasyon Sicaklii (HDT 455 KPa) 104 °C'dir. Stirekli yliksek isilara veya asiri
termal yiike maruz kalacak kritik miihendislik plastikleri yerine kullaniimamalidir.
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Uretim Prosesleri ve Depolama Kriterleri

Tipik Igleme Sicakliklari Kritik Depolama Uyarilari
(Referans Degerler)
#&Jﬂ Ekstruzyon Sicaklii: 220 - 260 °C . mﬁfﬁfslf?gﬁeﬂﬂia"k|.g.n
Vj > 50°C'nin altinda oldugu
alanlarda saklanmalidir.
SSS ﬂ Su Banyosu Sicakligi: 30 - 50 °C
== @ : e UV isinlarindan ve dogrudan
_ ) ¢  gunes Isigindan kesinlikle
[z Germe (Stretching) Sicaklig: l' korunmali, kuru ve kapali
L E 130-155°C ortamlarda muhafaza
S ) edilmelidir.
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Malzeme Karar Ozeti

» Repol HO30SG, rafya bant, monofilament ve dokuma cuval uretimi
icin optimize edilmis, ideal ekstruzyon akiskanligi (MFI: 3.4) ve
yuksek mekanik dayanim sunan birinci sinif bir PP
Homopolimerdir.

« One Cikan Karar Faktorii: Ozel "diisiik su tasima" katkisi
sayesinde yuksek proses verimliligi saglarken, genis ¢apli FDA ve IS
gida/su temasi onaylariyla endustriyel ambalajdan saglk sektorlne
kadar guvenilir bir uretim altyapisi garanti eder.

Veriler Reliance Industries Limited resmi TDS belgesine dayanmaktadir. | Teknik secimler oncesi referans amaclhdir.
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